
PRODUCT DATASHEET

BusBoard Prototype Systems
www.BusBoard.com

"Faster ways to build prototypes"

REV 5

© 2015 BusBoard Prototype Systems Ltd. "BusBoard", "BPS" and the BPS logo are trademarks of BusBoard Prototype Systems. All rights reserved.

8 Pack

Adhesive Standoffs (SA) Adhesive standoffs to securely
attach PCBs to flat surfaces.

PART#:
SA120x8

PART#:
SA120x24

0.12" HEIGHT - AVAILABLE QUANTITIES:

• Low profile 0.12 or 0.18" standoff height.
• 0.6x0.6" square offset base allows use when holes are close to the PCB edge.
• Integrated clip locks PCBs with 0.125" diameter holes in place.
• Material: Nylon 66(UI), Flame Class: 94V-2.
• 3M Adhesive Tape Backing.

Adhesive Standoff Features:

24 Pack 100 Pack 1,000 Pack500 Pack

PART#:
SA120x100

PART#:
SA120x500

PART#:
SA120x1000

8 Pack

PART#:
SA180x8

PART#:
SA180x24

0.18" HEIGHT - AVAILABLE QUANTITIES:

24 Pack 100 Pack 1,000 Pack500 Pack

PART#:
SA180x100

PART#:
SA180x500

PART#:
SA180x1000
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The SA120 and SA180 are low-profile adhesive standoffs with 0.120" and 0.180" standoff
heights, respectively. It securely attaches your PCB to a flat surface The post inserts into a 0.125”
mounting hole. The post includes a locking tab that secures the PCB when inserted. It can be used
with 1/16” or 1/32” thick PCBs.

The 0.6 x 0.6” square base is offset to allow the base to be underneath the board when the
mounting hole is close the to PCB edge. The offset base provides a large sticking surface while
permitting the PCB to be mounted in tight spaces or close to walls. This can be useful when
working with small enclosures.

High-quality 3M brand double-sided tape secures the standoff to a flat surface.

Adhesive Standoff Details:

Related Products:

PR2H1 ProtoBoard SB1660 Solderable
PC BreadBoard

SP3-100x100-G
Size 3 SMTpads

SB404 Solderable
PC BreadBoard



 

Общество с ограниченной ответственностью  «МосЧип»   ИНН 7719860671 / КПП 771901001                                                                                                                                                     
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107 

                                        

Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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